
Sistemi desktop di laminazione ACF/pre-Bonding

Il cuore del sistema di laminazione ACF da tavolo è il modulo ACF. Questo modulo posiziona il nastro ACF con precisione sopra le parti precaricate nell'attrezzaggio. Prima 
della laminazione/pre-Bonding, dell'ACF sul substrato, il nastro ACF viene pretagliato da una bobina di ACF alla lunghezza richiesta. Il taglio vene eseguito con la tecnica 

half-cut che taglia il materiale ACF effettivo. Lo strato protettivo viene utilizzato per il trasporto del nastro. L'ACF viene posizionato sulla superficie di accoppiamento. 
Posizionando la Hot Bar sul materiale ACF si ottiene la laminazione/pre-Bonding. Dopo il ciclo di pre-Bonding, la testa torna nella posizione superiore e il nastro 

trasportatore viene spellicolato dal modulo separatore automatico. Si raccomanda l'uso del modulo Sarcon Interposer opzionale tra la Hot Bar e l'ACF.
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